Kontron microETXexpress-SP: _Intel® Atom™ Prozessor basiertes
Computer-on-Module mit COM Express ™ Pinout Typ 2

SDVO Grafikperformance fur extrem stromsparende Minidevices

Eching/Deutschland, 16. April 2008 — Das neue Kontron microETXexpress-SP Computer-on-
Module basiert auf dem Intel® Atom™ Prozessor und bietet volle COM ExpresswI Pinout Typ 2

Unterstltzung inklusive SDVO Grafik.

Das Computer-on-Modul Kontron microET Xexpress-SP wurde entwickelt, um die COM Express™
Spezifikation um ein kleines Modulformat (95 x 95 mm) mit dem oft genutzten COM Express™ Typ 2
Steckverbinder zu erganzen. Damit kénnen stromsparende Devices mit High-end Grafik auf Basis
des Intel® Atom™ Prozessors entwickelt werden, ohne den sicheren Pfad der etablierten und
besonders zukunftssicheren COM Express™ Spezifikation sowie des durch die PICMG definierten

Typ 2 Pinouts zu verlassen.

Im Vergleich zu dem noch kleineren Kontron nanoETXexpress-SP Computer-on-Modul, das heute
ebenfalls vorgestellt wurde, bietet das Kontron microETXexpress-SP COM zusatzlich PCI sowie mit
SDVO insbesondere auch umfangreicheren Grafiksupport: Uber das PEG-Pinout tibertragt SDVO
Signale fur VGA- und DVI-Monitore, SDTV und HDTV-TV-Ausgénge aber auch TV-in fur einen TV-
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Tuner, was die Auslegung der Systemgrafik einfacher und komfortabler macht. Dieses spezielle
Feature macht das lediglich 95 x 95 mm messende Computer-on-Modul zu einem idealen COM fur

kleine mobile und besonders stromsparende Multimedia- sowie Test- und Measurement-Devices.

Aber auch stationare (z.B. auch solarbetriebene) Devices z.B. in der Medizintechnik, in POS/POI-
Applikationen oder der Automatisierung profitieren von der Grafikperformance und dem erweiterten
Featuerset: Das Kontron microETXexpress-SP Computer-on-Modules ist mit 1,1 GHz bis 1,6 GHz
Intel® Atom™ Prozessoren der Z5XX Serie sowie dem Intel® System Controller Hub US15W bestiickt,
bietet 533 MHz FSB und unterstiitzt bis zu 1 GByte gesockelten DDR2 400/533 RAM. Uber den COM
Express™ Typ 2 Steckverbinder bietet es umfassende Interfaces wie z.B. 1 x Gigabit Ethernet, 2 x
SerialATA, 1 x PATA Port, 7x USB 2.0 (einer clientfahig) sowie zwei PCI-Express x1 Lanes und 1x
PCI fur kundenspezifische Erweiterungen. Um kleinformatige SD/SDIO Interfaces einsetzen zu
koénnen, bietet das Kontron microETXexpress einen Sockel fir SD / MMC Medien. Auch mit dem
SDVO-Port fir HDMI und DVI sowie 18/24 Bit LVDS Single-/Dual-Channel Grafikperformance mit 256
MB Grafikspeicher, HDTV Support und integriertem Decoder fir MPG2 sowie H.264 bietet das
Kontron microETXexpress-SP mehr als Mini-Devices gemeinhin brauchen. Intel® High-Deifinition
Audio rundet das Featureset ab. Das microETXexpress-SP Computer-on-Module unterstiitzt Linux
und VxWorks sowie Windows XP, XPe und CE und unterstreicht damit den Anspruch dieses

Computer-on-Modules, universell in vielen verschiedenen Einsatzgebieten zu Hause zu sein.

Die Vorziige des Intel © Atom ™ Prozessors

Dank seines besonders kleinen und energieeffizienten Designs hat der Intel® Atom™ Prozessor (13 X
14 mm) zusammen mit dem single-chip Chipsatz (22 x22 mm), dem Intel® System Controller Hub
US15W, eine TDP von lediglich < 5 Watt. Damit ist das microETXexpress-SP Computer-on-Module
auch ideal fur ultra-mobile Applikationen, die energiesparende x86er Prozessor Performance, High-
end Grafik sowie PCI Express, USB 2.0 und Serial ATA bei langer Batterielaufzeit bendtigen. Hierzu
zéhlen beispielsweise Handhelds fiir Medical- oder Multimedia-Applikationen ebenso wie kleine
mobile Datensysteme sowie vollig neue Applikationen, die bisher aufgrund von Grol3en- oder

Energiebeschrankungen nicht méglich waren.

Die Vorzige des COM Express™ Steckverbinders

Das Kontron microETXexpress-SP ist 100 Prozent kompatibel zum COM Expressx™ COM.0 Type 2
Steckverbinder. Platzierung und Belegung der Pin-Outs sind ebenfalls zu 100 Prozent COM.0
konform. Da der COM Express™ Steckverbinder eine geringere Dampfung hat, sind langere
Leitungslangen auf dem Baseboard mdglich als zum Beispiel bei leiterplattenbasierten Direktsteckern
und daher deutlich zukunftssicherer: Ein wichtiger Punkt, denn die méglichen Leitungslangen werden

aufgrund der Green-IT Bestrebungen der Prozessorhersteller langfristig weiter reduziert. Dartber
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hinaus bietet der Steckverbinder von COM Express™ hohere Schock- und Vibrationsfestigkeit. Auch
beim EMV-Verhalten bietet er deutliche Vorteile. Dies ist wichtig, denn z.B. mit PCle der zweiten
Generation werden die Taktrate und damit auch die Frequenz verdoppelt, was den Schirmungsbedarf
erhoht. Deshalb ist es am sinnvollsten, das Computer-on-Modules Design zu nutzen, das die héchste
Zukunfts- und Investitionssicherheit bietet. Die Spezifiaktion fir den Computer-on-Modules-

Formfaktor “micro” kann unter http://www.Kontron.com/COM-Express-Micro-Specification

heruntergeladen werden. Weitere Hersteller sind aufgerufen, sich der Standardisierung innerhalb der
PICMG anzuschliel3en und entsprechende micro-Designs fir COM Express™ auf den Markt zu

bringen.

Weitere Produktinformationen: http://www.kontron.com/microET Xexpress-SP

Uber COM Express™ Computer-on-Modules: http://www.kontron.com/ETXexpress

Whitepaper microETXexpress:

http://www.kontron.com/downloads/white papers/microETXexpress whitepaper.pdf
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Uber Kontron:

Kontron entwickelt und fertigt sowohl standardbasierte als auch kundenspezifische embedded und Rugged Mobile Lésungen
fur OEMs, Systemintegratoren und Anwendungsanbieter in verschiedensten Marktsegmenten. Die Entwicklungs- und
Fertigungsstandorte von Kontron in ganz Europa, Nordamerika und der asiatisch-pazifischen Region arbeiten mit einer
globalen Vertriebs- und Supportorganisation zusammen, die den Kontron Kunden hilft, ihr Time-to-Market zu reduzieren und
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Das vielfaltige Produktportfolio von Kontron umfasst: Boards und Mezzanine-Karten,
Com@Puter-On-Modules, HMIs und Displays, Systeme und Fertigung nach Kundenwunsch. Kontron ist Premier Mitglied der
Intel” Embedded and Communications Alliance. Das Unternehmen wurde zuletzt drei Mal in Folge von VDC als ,Platinum
Vendor” fir ,Embedded Boards" ausgezeichnet. Kontron ist im deutschen TecDAX unter der Wertpapierkennung "KBC"
gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kontron.de.

Digitaler Text (PDF): http://www.kontron.com/pr/Computer-on-Module-microETXexpress-SP-080416GER.pdf
Digitales Bild (jpg): http://www.kontron.com/pr/Computer-on-Module-microETXexpress-SP-080416EMEA.jpg
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